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1.- Introduccion
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ASCAMM es un Centro Tecnolégico de DISENO Y PRODUCCION INDUSTRIAL, orientado
a la generacién de tecnologia propia de producto y proceso, y el desarrollo de
aplicaciones ORIENTADAS A LA INDUSTRIA, mediante actividades de:

[+D industrial
Asistencia técnica
Transferencia de conocimiento

Ascamm cuenta con una plantilla de 130 personas en sus instalaciones de 11.000 m? en el

Parque Tecnoldgico del Valles, a 20 km de Barcelona, desde donde lleva a cabo una intensa
actividad nacional e internacional.
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MATERIALES: polimeros, metales férricos, aleaciones
ligeras, composites, nanotecnologia,...

PROCESO y FABRICACION : Tecnologias Avanzadas

INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO: inteligencia artificial,
sistemas de soporte a la decision, automatizacion...

Diseno y Desarrollo Integral de
PRODUCTOS y PROCESOS INNOVADORES
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Plasticos, incl. micro/nanocompuestos poliméricos.
Metales: férreos y aleaciones ligeras (Al, Mg).
Biomateriales: biodegradables, biocompatibles.
Composites , esp. de matriz termoplastica.
Materiales inteligentes y de altas prestaciones.
Tratamientos Yy recubrimientos .

Aplicaciones Nanotecnologicas.
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Rapid Prototyping, Tooling & Manufacturing.
Procesos en plastico:

Inyeccion

Extrusion

Termoconformado

Soplado

Fundiciéon a presion  de aleaciones ligeras.

Procesos combinados  (plastico-plastico,
plastico-metal).

Fabricacion metalmecanica.

Utillajes de fabricacion (moldes, matrices).
Microtecnologias.

Robdtica y mecatronica.

NanoManufacturing: aplicacion de las
nanotecnologias en el desarrollo de nuevos
productos.
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Sistemas basados en el conocimiento (KBS)

Modelizacion y simulacion de sistemas
complejos.

Mecatronica: sensorizacion y control.

Inteligencia integrada (embedded).

Plataformas web de soporte al trabajo
colaborativo.

R+D
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2.- Moldes Inteligentes
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Moldes Inteligentes
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Injection pressure

Temperature

Blowing pressure

Moldes Inteligentes
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Injection pressure

Temperature

Blowing pressure
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Moldes Inteligentes

1 tipo molde =1 rol

1 Ag. Manager x rol

1 molde = 1 agente

ascamm




Pressure

o
=
=

r
<
=

N
=
=

e
=

=
=

o
=
T

=)

L
i] 20

Moldes Inteligentes

r
<
=

Mean Shape

[
=
=)

W
=}

L L L
40 60 a0

Time

Good Inyections

100

Pressure

=}
=

L L
40 a0

Time

100

Process Model
(PCA projection)

ascamnm

tecnologico




250

2001

Pressure

a0t

Moldes Inteligentes

[}
[}
T

=
o
T

e Example
0 0 a0 40 50 &0 70 80 90
Time
FDI Mapping

Mo Secohd Pressure

Teoo Much Second Pressune

=wch-over Barly

Switch-over Late

Pl OH

100

/ 1) Code —'5|

CBR

2) Code

|
' |
I
I
I
I
I
o
=19,
I
I
I
I
I
I
I
' 51
-l

\ 3) Code =

PROPOSED CODE: 5

Pressure

Pressure

Pressure

300

250

200

150

100

a0

250

200

150

100

a0

300

260 -

n
=]
a2

@
=]

=1
a2

m
=]

o

o L L L L L
o 10 20 30 40 a0

Time

L L L L
B0 0 80 an 100

o L L L L L
o 10 20 30 40 a0

Time

L L L L
B0 0 80 an 100

L L L L L
ii] et} 30 40 50

o

Time

L L L L
B0 70 80 90 100

ascamnm

tecnologico




Moldes Inteligentes
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3.- FBM aplicado al diseno de moldes
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Feature-Based Modeling

PROBLEMA: Optimizar la geometria de los moldes y los mecanismos de
control, a partir de las CARACTERISTICAS DESEABLES DE LA PIEZA FINAL

U Proponer la mejor localizacion de sensores y su tipologia
U Proponer los mejores parametros de maquina

O Proponer modificaciones en la geometria
d..
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Feature-Based Modeling

PROBLEMA: Optimizar la geometria de los moldes y los mecanismos de
control, a partir de las CARACTERISTICAS DESEABLES DE LA PIEZA FINAL

U Proponer la mejor localizacion de sensores y su tipologia
U Proponer los mejores parametros de maquina

O Proponer modificaciones en la geometria
d..

Peso maximo a soportar: 2kg
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Feature-Based Modeling

PROBLEMA: Optimizar la geometria de los moldes y los mecanismos de
control, a partir de las CARACTERISTICAS DESEABLES DE LA PIEZA FINAL

U Proponer la mejor localizacion de sensores y su tipologia
O Proponer los mejores parametros de maquina

U Proponer modificaciones en la geometria
D L LN ]
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Feature-Based Modeling

SOLUCION: Aprovechar la experiencia previal

 Razonamiento Basado en Casos (CBR)
O Argumentacion Computacional

PASO 1: Obtencion del conocimiento

Ontologia de Caracteristicas Global Extraccion de Caracteristicas Geométricas

Vector de caracteristicas global

EREES ascamm
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Feature-Based Modeling

SOLUCION: Aprovechar la experiencia previal

 Razonamiento Basado en Casos (CBR)
O Argumentacion Computacional

PASO 2: Recuperacion de la informacidn

] o Extraccion Caracteristicas Nuevo Molde
Ontologia de Caracteristicas Global

Matching

Vector individual
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Feature-Based Modeling

SOLUCION: Aprovechar la experiencia previal

 Razonamiento Basado en Casos (CBR)
O Argumentacion Computacional

PASO 2: Recuperacion de la informacidn
Vector Global

Soluciones Validas

- Argumentacion
Computacional

Nearest neighbor

Vector Individual
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Feature-Based Modeling

SOLUCION: Aprovechar la experiencia previal

 Razonamiento Basado en Casos (CBR)
U Argumentacion Computacional

(Dung’s Abstract Agumentation Framework

AF = (A, R) A isthe set of possible arguments
R C A x A'is the attack relation
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4.- Plataforma eResiduos
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Plataforma eResiduos

* Mercado electronico de residuos

Plataforma eResiduos

MARKETPLACE
Sistema de informacion
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Plataforma eResiduos

* Mercado electronico de residuos

Subasta electronica:
Instituciones electrdnicas para la especificacion
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Plataforma eResiduos

* Mercado electronico de residuos

Negociacion semiautomatica y contrato electrénico

Buyers Agent
Entry

I. Send iminal
parameters

1. Send inkeial
Plrumcters

Sellers Agent
Entry

Buver s Negotiation Agcnl

Produce naw propasals by
using Genetic Algorithm

2. Send peopoaal

o Seller

2. Send propaeal

o Buy

Produce new proposals by
using Genetic Algorithm

Seller’s Mepotiation Agent

as
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Plataforma eResiduos

* Mercado electronico de residuos

Negociacion semiautomatica y contrato electrénico

Buyers Agent Sellers Agent

Entry Entry

1. Provide necessary

= i : -t
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B B
- v =

2. Run Genetic Algorithm
After N Generations

R
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Plataforma eResiduos

* Mercado electronico de residuos

Negociacion semiautomatica y contrato electrénico

Buyers Agent Sellers Agent

Entry Entry
1. Provide necessary
information

3. Return The 3. Return The

Best Proposal Best Proposal
_...——-—___-______—‘—-—__

h A

dunenosay ¢

4. Negotiating

2. Run Genetic Algorithm
After N Generations

———
Enterprises )
Database o

Agreement Technologies — Il1IA, UPV, URJC
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5.- SCM para entornos médicos
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SCM para entornos médicos

—= Flow of resources (transportations) Las empresas son.

L Autbnomas
L Sociables
L Reactivas
O Pro-activas
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Manufacturers | centers

Raw material

suppliers Retailers

Tier suppliers

Ejemplo de SC. Fuente:

Swaminathan, J.M., Smith, S.F.. Sadeh, N.M.: Modeling supply chain dynamics:
A multiagent approach. Decision Sciences 29 (19958) 607-632 aS am.rl
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SCM para entornos médicos
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SCM para entornos médicos
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Implantes personalizados en 48 horas!
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SCM para entornos médicos

Implantes personalizados en 48 horas!
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 El sistema consiera el tiempo transcurrido real (ct).

« Utilizando simulacion basada en agentes |, el sistema predice el
tiempo restante (Cr)

NO Ct+rt> YES
< }
48h ——>
[

Time critical

Suggest change of actors if possible
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SCM para entornos médicos
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6.- Conclusiones
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4 Vale la pena investigar en agentes y sistemas
multi-agente

d Facilitan la conceptualizacion y el desarrollo de
muchos sistemas

O Mucho campo por recorrer, tanto en investigacion
basica como en investigacion aplicada
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